
Multiadapter

RE470-06

- Epoxyd FR4 1,50 mm, zweiseitig 35 µm CU (durchkontaktiert)

- zwei Komponentenseiten mit einer absolut planen chem. Au-Oberfläche

- Lochdurchmesser 1,00 mm

- Pad Abstände 0,40 mm (15,7 mil) und 0,50mm (19,7mil) 

- Adaptionsplatine für QFP 256, 264 (0,50 mm) und QFP 224, 232 (0,40 mm)

- Größe 68,70 x 84,00 mm


